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BGA tokozás vizsgálata: 2D röntgen és csiszolat
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3D image of BGAsCross-section image

BGA

PCB

Interposer

Crack



P-08


	3D-s röntgen mikroszkópia alkalmazása BGA forraszkötések vizsgálatára
	2. dia
	3. dia
	4. dia
	5. dia
	6. dia

